	江苏通用半导体有限公司

	　

	公司简介：通用半导体成立于2019年，专注于高端半导体激光隐切设备的研发和产业化应用，系霞客湾创智园首个“股权投资+总部落地”项目。公司于2020年研发出国内首台半导体激光隐形切割机，2022年成功推出国内首台18纳米及以下针对3D Memory激光隐切设备，2023年成功研发国内首台8英寸全自动SIC晶锭激光剥离产线，2024年7月研制成功国内首台针对3D HBM激光隐切设备，分辨率系行业内最高精度。2024年8月成功入围国家重点研发名录。目前，公司实现国内首条8英寸SIC晶锭激光剥离产线的量产交付，国内唯一完成实现18纳米以下SDBG工艺制造装备的终端验证，获得华为海思、长鑫存储、中际旭创、国内知名SIC衬底厂商等业内顶尖半导体客户的认可，在超薄芯片、超硬材料细分领域的切割环节打破国外垄断、填补国内空白。
公司集合了半导体行业机械、光学、电气、材料和工艺等资深专家，自入驻霞客湾以来，已获得在手订单近10亿元。公司计划再投资5亿元，征地50亩，在霞客湾科学城打造国内最大的半导体激光微纳加工装备产业园，形成年产加工装备300套以上的生产能力，项目达产后预计可实现年销售10亿元、年纳税1.2亿元。

	诚  聘

	职位名称
	数量
	学历
	专业
	月薪
	岗位说明

	光学工程师
	3
	硕士
	激光光学、光电子学、应用物理学（偏光学方向）
	15000-35000
	岗位职责：
1、负责新项目光学方案设计和开发。
2、负责超快激光器光学元器件选型，光学方案设计、仿真及验证。
3、负责相关光学组件的组装、调试、测试。
4、负责光学相关BOM和SOP的编制。
5、负责跨部门设计对接和光学相关项目推进。
6、完成公司交办的其它工作。
任职要求：
1、激光光学、光电子学、应用物理学（偏光学方向）或相关专业硕士及以上学历；（特别优秀者可放宽至重点本科）
2、熟悉光路设计，熟练运用ZEMAX、Matlab、Mathcad等设计软件。
3、具有扎实的光学理论基础和丰富的光学设计经验；
4、动手能力强，工作积极主动，有进取心，有责任心，善于沟通，具备良好的团队合作精神。
5、两年以上超快激光器光学设计与开发经验

	机械工程师
	3
	本科
	机械设计、工业自动化、自动控制
	15000-30000
	岗位职责：
1、机械设备的设计,包括结构设计、部件选型、设计图纸输出；
2、参与产品的试制、调试、转产工作；
3、解决产品生产组装过程中的技术问题；
4、编写相关技术文档。
任职资格：
1、本科及以上学历，机械设计、工业自动化、自动控制、或其他相关专业
2、3-5年半导体、自动化行业相关工作经验
3、具有较强的领悟能力以及动手操作能力
4、工作积极主动，有进取心，有责任心，善于沟通，具备良好的团队合作精神
5、完成公司交办的其它工作

	工艺工程师
	11
	本科
	激光光学、光电子学、应用物理学
	10000-25000
	岗位职责
1、负责项目相关设备的安装调试，并撰写设备调试报告；
2、编写设备操作及维修保养手册；
3、根据客户要求进行打样及工艺测试、输出打样报告，对客户进行工艺指导；
4、研究、摸索、试验不同材料和应用的激光工艺、完成参数优化，并撰写工艺测试报告；
5、结合加工工艺改进外光路系统并提出激光器参数改进方向；
6、客户沟通和培训，了解并实现客户工艺加工需求；
7、协助处理在客户现场设备的相关工调试工作并现场培训客户技术人员和售后人员；
8、完成领导交办的其他工作
任职要求：
1、本科及以上学历，具有三年以上相关行业工作经验者，具备激光隐切、激光表切、碳化硅/金刚石等超硬材料激光加工设备使用或设计经验者优先。
2、能独立设计实验方案、独立分析处理实验数据，善于思考，具备独立光学调试能力。
3、理解激光和激光加工原理，了解光路传输和光学元器件，有光路调试、纳秒和皮秒激光应用经验者优先。
4、动手能力强，工作积极主动，有进取心，有责任心，善意沟通，具备良好的团队合作精神

	软件工程师
	2
	本科
	计算机技术、软件工程、工业自动化、人工智能
	10000-30000
	软件工程师岗位职责
1、使用C#语言、Winform框架/WPF框架进行半导体设备的软件设计与开发；
2、参与系统架构的设计和优化，确保系统的可扩展性、安全性和可维护性；
3、编写高质量、可单元测试的代码，并参与代码审查；
4、编写和维护技术文档，支持上下游团队的技术对接。
视觉工程师岗位职责:
1、负责设计并开发定位、检测等算法;优化已有算法、提高定位精度、检测效率及成功率,撰写分析总结报告;
2、负责视觉方案的设计与实验，根据项目需求调试相机、镜头、光源等;
3、负责软件系统视觉模块的开发与维护;
4、跟进人工智能的前沿进展、行业内视觉新技术，将其工程化应用到公司的相关产品及系统上。
5、完成领导交办的其他工作
任职要求：
1、本科及以上学历，计算机技术、软件工程、工业自动化、人工智能等相关专业;
2、1年以上半导体、自动化行业相关工作经验;
3、具备良好的面向对象编程(00P)基础和良好的设计模式基础;
4、具备2年以上图像处理开发经验，至少会熟练使用VisionPro、Halcon、0penCv等算法库中的一种，对深度学习算法有使用经验者优先;
5、具有规范的文档编写能力，英文读写能力，较强的问题分析能力和创新意识;
6、工作积极主动，严谨细致，有责任心，善于沟通，具备良好的团队合作精神。

	电气工程师
	1
	本科
	电气工程、工业自动化、自动控制
	10000-15000
	岗位职责
1、设计电气原理图，CK3M或ACS控制器编程；
2、参与产品的测试、调试工作；
3、解决产品生产组装过程中的技术问题；
4、编写和维护技术文档，支持上下游团队的技术对接。
5、完成领导交办的其他工作
任职要求：
1、本科及以上学历，电气工程、工业自动化、自动控制或其他相关专业；
2、2年以上半导体、自动化行业相关工作经验；
3、具有较强的领悟能力以及动手操作能力；
4、工作积极主动，有进取心，有责任心，善于沟通，具备良好的团队合作精神。

	项目工程师
	5
	本科
	项目管理
	6000-9000
	岗位职责
1、组织制定项目计划，负责整体项目把控，保证项目进度、质量、成本、风险的有效把控;
2、负责指导、处理、协调和解决产品项目中出现的问题，对项目开发过程中的风险提前预警，保证项目的正常运行，确保公司项目计划的按时完成，同时追踪针对风险点所采取的措施落实情况;
3、负责组织项目评审，进度跟踪，识别项目风险，并制定措施予以规避;
4、产品质量管理，并对各阶段遗留问题进行跟踪管理;
5、负责管控，推进产品立项到转产的整个过程，做好研发中心与生产的对接。
6、持续定期召集项目相关人员举行例会，进行周报管理，收集项目相关信息和数据，如人员、进度变更等；
7、及时向上级主管汇报项目进展。
任职要求：
1、本科及以上学历，有3年以上项目管理经验。
2、有非标设备行业经验
3、可适应出差
4、有PMP证书

	售后工程师
	6
	大专
	电气工程、工业自动化、自动控制
	6000-10000
	岗位职责
1、负责客户现场设备的安装调试，并撰写设备调试报告
2、制定培训计划，为客户提供培训服务
3、根据客户要求进行打样及测试，对不同产品进行参数优化，并撰写测试报告
4、编写售后服务报告，处理在客户现场设备的问题点和相关调试工作
5、及时向技术主管和项目负责人反馈现场问题和客户需求
6、收集客户反馈，向研发和技术部门提出产品改进建议
7、参与售后服务流程的优化，提升服务效率
任职要求：
1、大专及以上学历，2年以上相关行业工作经验，具备半导体激光切割设备使用或售后维护经验者优先
2、具备独立设备调试，故障排查和维护能力
3、良好的沟通能力和客户服务意识
4、具备一定的培训能力，能够指导客户使用产品

	工艺工程师（金属化）
	5
	本科
	微电子、材料、物理、化学、电子科学与技术
	10000-30000
	1、核心职责
[bookmark: _GoBack]工艺开发与优化：负责氮化铝/金刚石热沉后道制备的关键工艺（如表面金属化、光刻图案化、金锡焊料制备、芯片贴装等）的开发、导入及量产维护，持续优化工艺参数，提升产品良率和性能一致性。
技术支持与问题解决：解决生产中的工艺异常和产品失效问题，进行根源分析并实施纠正措施。协同设备工程师维护设备稳定性，并与质量部门合作改进生产工艺。
技术文档与培训：制定和维护工艺流程卡、标准作业程序（SOP）、检验规范等技术文档，负责对工艺技术员或新员工进行培训。
2. 任职资格
学历与专业：通常要求微电子、材料、物理、化学、电子科学与技术等理工科相关专业的本科及以上学历，关键研发岗位可能倾向于硕士学历。
工作经验：一般需要2年以上半导体工艺相关经验，熟悉半导体FAB厂内的工艺环节，有光电器件或功率器件工艺经验者可能更具优势。
专业技能：需熟练掌握光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗等至少一种或多种关键工艺模块。熟悉SPC、FMEA等质量工具方法对保证工艺稳定性很重要。具备良率分析与提升的经验，以及撰写技术报告的能力。
综合素质：需要具备良好的团队协作精神、沟通能力，能够独立分析和处理问题，并且有责任心，能承受一定工作压力2、制定培训计划，为客户提供培训服务

	
	
	
	
	
	
	
	

	单位地址：　江苏省无锡市江阴市青阳镇霞客湾创智园3号楼2楼
	

	联  系  人:
	 惠女士
	E-mail:
	　271502237@qq.com
	
	

	联系电话:
	18800583423
	

	
	
	

	
	
	



